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Abstrakt

Modul poskytuje fyzické rozhrani pro pfipojeni SDkaret k mikroprocesorum,
nebo jinym digitdlnim systémum.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota Poznamka
Napdjeci napéti POWER max 5V Interni napéjeni je stabi-
lizovano linearnim stab-
lizatorem.
Napéjeci napéti Vecore | +1,8V, 2,7V, 3.3V | Zalezi na konkrétnim typu
SDkarty
Digitalni urovné CMOS Odpovidaji logickym
urovnim SDkarty

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeni

Zapojeni modulu je feSeno tak, aby umoznilo pfipojeni fidictho mikroprocesoru provozo-
vaného na podobném napéti jako je ptripojena SD-karta. Konstrukéné je tato zalezitost
feSena pull-up rezistory a ochrannymi rezistory zarazenymi sériové mezi 1O piny a SD-
kartu. Je to feSeni, které je schopno tolerovat rozdil provoznich napéti fadové v desetinach
voltu. Rozhodné neni uréeno pro vzajemné prizpusobeni naptiklad 5V a 3V3 logiky.
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V zapojeni modulu je obsazen linedrni stabilizator uréeny pro vytvoreni napéjeciho
napéti pro SD kartu. Zapojeni modulu obsahuje indikac¢ni led upozornujici na spravné
zasunuti SDkarty do slotu.

2.2 Mechanicka konstrukce

Modul klasicky predpoklada uchyceni na ¢tyrech sroubech, z duvodu lepsiho EMC odstinéni
je vhodné zabezpecit aby vSechny srouby byly vodivé spojeny s podlozkou. Predpoklada
se, ze SDkarta bude pfi pouziti blize k zakladni kovové desce MLAB.

3 Vyroba a testovani

Plosny spoj je navrzen jak pro ru¢ni pajeni, tak i pro osazovani pomoci pasty. Modul se
testuje optickou kontrolou spoju a naslednym pripojenim na laboratorni zdroj s omezenim
proudu. Linedlni stabilizator by pak na svém vystupu mél davat zvolené napdajeci napéti
pro SDkartu. Indika¢ni LED také musi reagovat na pritomnost SDkarty ve slotu. Dale je
modul testovan pripojenim mikroprocesoru a zapisem na SDkartu.

3.0.1 Osazeni

Modul je mozné osadit i ru¢né. Rozlozeni soucastek je na Obr. 1. Po osazeni a zapajeni v
refrow peci je mozné modul umyt v ultrazvukové mycce. Pti pouziti reflow technologie se
predpokladé rucni osazeni indika¢nich LED.



Obrazek 1: Osazovaci plan horni a spodni strany plosného spoje



Pocet Oznaceni Typ Pouzdro
2 C1,C3 10uF/6.3V ELYT-B
1 C2 100nF 0805
1 D1 M4 SMA
1 D2 LED3mm_green
1 J1 SD_SOCKET_ATTEND
3 J2,J11,(J3,J7,J8) JUMP2X3
1 (J4,J5,J6,J9,J10) JUMP2X5
1 R1 1k 0805
7 R4,R6,R7,R8,R9,R10,R11 10k 0805
6 R12,R13,R14,R15,R16,R17 100 0805
1 U1l LM1117_33 SOT
4 M3 Screw
8 M3 Nut

Tabulka 1: Seznam soucastek potiebnych pro sestaveni modulu.

4 Programové vybaveni

K pouziti modulu lze nejsnéze vyuzit Arduino nebo Wiring knihovny.
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